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Unter Putz fur Keystone-Buchsenmodule

50 x 50 / 2-fach / mit Abdeckrahmen

Abbildung ahnlich

Beschreibung Aufbau
Wandauslass fiir die Montage von MegaLine® Connect ~Material Zinkdruckguss
45 Pro Buchsenmodulen im Keystone-Format. (Grundkérper)

Eigenschaften / Anwendungen

Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
und Sichtfenster mit Beschriftungseinlage

inkl. Abdeckrahmen. Anschlussmoglichkeit fuir
Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh.
Designfahiges Layout - Zentralplatte und
Abdeckrahmen sind durch nahezu alle am Markt
erhaltlichen Schalterprogramme ersetzbar.

Zur Unterputz- und Briistungskanalmontage von
MegaLine® Connect45 Pro Buchsenmodulen.

Konstruktive Eigenschaften

Buchsentyp MegalLine® Connect45 Pro
Keystone Module

Staubschutz Integrierte Staubschutzklappe.

PA-Anschlussart Flachstecker 6,3 mm (DIN
46245)

Material (Frontplatte) Kunststoff

Frontfarbe

Ahnlich Reinweil RAL 9010

Elektrische Eigenschaften

Temperaturbereich  -40 °C - +70 °C
Anschliisse

Steckgesicht ohne

Abmessungen

Hohe 80 mm

Breite 80 mm

Tiefe 30 mm

Neigungswinkel 45,0°

Beschriftung

Beschriftung mittels Beschriftungsfeld
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Weiterleitung an Dritte nur mit Genehmigung der KERPEN DATACOM GmbH

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten
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MegaLine® Connect45 Pro Anschlussdosen 50 x 50

Unter Putz fur Keystone-Buchsenmodule
50 x 50 / 2-fach / mit Abdeckrahmen

Normen, Zertifikate und Approbationen Lieferumfang

Schutzart (IP) P20 Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen, inkl.
Chemische RoHS- und REACH-konform, ~ Abdeckrahmen

Eigenschaften Frei von gefahrlichen Stoffen

nach RoHS 2011/65/EU

Bestiickung (max.) Ports VPE (Stuick)
2 2 1 KDA4A0KU2400001
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